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1 Helios 700 Komponentit

1.1 Osien tunnistaminen
1. Uudelleenkaytettéva karki
2. Skanneri

3. Skannerin pidike

4. Sovitin

5. USB-muistitikku

6. Akku

%

Huomautus: Skanneri muodostaa yhteyden ohjelmistoon langattoman yhteyden kautta.
Ennen skannerin kayttbd ohjelmistoa kéayttdvaédn tybasemaan on liitettava
yhteensopiva langaton sovitin. Tydasema ja langaton sovitin eivat sisally tahén
tuotteeseen.

Langaton sovitin toimii verkkosovittimena skannerin signaalin tunnistamiseksi, ja se on
hankittava erikseen suositeltujen mallien mukaisesti. Suositeltuja malleja ovat TP-Link
TL-XDN9000 ja UGREEN AC1300.

Valitse langaton sovitin, joka tayttdd paikalliset multimedia-IT-laitteiden
sertifiointivaatimukset.
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1.2 Pakkausluettelo

Skanneri (1 kpl) Skannerin pidike (1 kpl) Uudelleenkaytettava karki
(koko L) (3 kpl)

—

USB-muistitikku (1 kpl) Akku (2 kpl)
L

kérki (koko S) (1 kpl)

Eri alueille on saatavilla useita erilaisia sovitin- ja pistokevaihtoehtoja seuraavasti:

Standard Sovitin virtapistoke

Eurooppalainen virtapistoke (1 kpl)

Eurooppalainen
standardi

Sovitin (1 kpl) Amerikkalainen virtapistoke (1 kpl)
Amerikkalainen ‘\.\..\_g’

standardi

Australialainen virtapistoke (1 kpl)

>

Monistandardi

Argentiinalainen virtapistoke (1 kpl)
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2 Symbolit

Yleinen varoitusmerkki

Varoitus

2B
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m
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Luettelonumero

Eranumero

Laaketieteellinen laite

Valmistaja

Valmistusmaa

Pesu- ja desinfiointilaite lampodesinfiointiin

BF-tyypin potilaaseen liitettdva osa

Pidettava kuivana

Havita WEEE-direktiivin mukaisesti

| > B

Tasavirta

%)

Katso kayttoohjeita

o Eighteeth

Valmistajan LOGO

©
L
o

Hoyrysteriloitavissa (autoklaavissa) ilmoitetussa lampdtilassa

Lampdtilaraja

Kosteusraja

QR <E

lImanpaineen raja

CE-merkinta

g
~
Em

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteiséssa
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3 Johdanto

3.1 Kayttdaiheet

Helios 700 on digitaalinen optinen skannauslaite, jota kaytetddn hampaiden tai
hammaskipsimallien topografisten ominaisuuksien tallentamiseen kolmiulotteisesti
(3D). Saatuja topografisia tietoja kaytetddan hammasrestauraatioprotetiikan,
hammasimplanttiprotetikan sekd oikomishoidon mallien tietokoneavusteisessa
suunnittelussa ja valmistuksessa (CAD/CAM).

Laitetta saa kayttda vain sairaaloissa tai Klinikoilla koulutettujen ja péatevien
ammattilaisten, kuten hammaslaakéarien, toimesta.

Helios 700 soveltuu kliiniseen kaytt6dn seka aikuisille etté lapsille.
Helios 700 on suunniteltu seuraavien 3D-mallien hankintaan:

®  Yldleuka

® Alaleuka

® Purenta

3.2 Vasta-aiheet

Potilaat, joilla on suun limakalvosairauksia, mielenterveyssairauksia, vakavia
hengityselinsairauksia, astma, Parkinsonin tauti tai ylivilkkaushairio, eivat saa kayttaa
laitetta.

Potilaiden, joilla on kohtalainen tai vaikea suun avausrajoitus, tulee kayttaa laitetta
varoen.

3.3 Turvallisuusohjeet

/N

Skanneri

® Lue ja ymmarra nama turvallisuusohjeet ennen skannerin kayttoa.

® laitetta saa kayttdd vain  sairaalaymparistissd,  Klinikoilla  tai
hammaslaakariasemilla patevan hammashuoltohenkildstdn toimesta. Laitetta ei
saa kayttaa happirikkaassa ymparistossa.

® Skanneria saa kayttda vain sairaaloissa ja muissa ammattimaisissa
terveydenhuollon tiloissa, eiké sitd saa kayttda suurtaajuisen kirurgisen laitteen
laheisyydessa eika magneettikuvantamiseen tarkoitetun laakintalaitteiston RF-
suojatussa tilassa, joissa séhkbmagneettinen hairi6taso on korkea.

® Tarkasta ennen kayttoa laitteen ja lisévarusteiden ulkopinnat varmistaaksesi, ettei
niissa ole karkeita pintoja, terévia reunoja tai ulokkeita, jotka voisivat aiheuttaa
vaaratilanteen.

® Al4 aseta esineita laitteen toiminta-alueelle.

® Kun laitetta ei kaytetd, varmista, ettd skanneri on sammutettu.

® Ala kayta skanneria happirikkaassa ymparistossa. Laitetta ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi syttyvien anestesia-aineiden tai syttyvien aineiden kanssa.

®  Ala pudota skanneria.

® Ala sterilisoi skanneria.

® Ala altista skanneria vesisuihkulle &laké upota sitd veteen tai

desinfiointiaineeseen.
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Wi-Fi
([ ]

Al4 altista skanneria voimakkaalle tarinalle.

Ala altista skanneria pitkaaikaisesti ultraviolettisateilylle.

Ala katso suoraan LED-séateilyikkunaan.

Ala irrota skannerin osien suojakansia. Laitteessa ei ole kayttijan huollettavia
osia. Kaikissa korjaustapauksissa ota yhteytta jakelijaan.

Kaikki muut laitteet, jotka eivat tayta IEC 60601 -standardia, on pidettava
vahintéan 1,5 metrin etdisyydella potilaasta.

Jos laite on viallinen, sammuta se ja poista akku, ja ota yhteytté jakelijaan.
Muiden kuin valmistajan maéarittémien tai toimittamien komponenttien,
kaapeleiden ja varaosien kayttd voi heikentaéd skannerin turvallisuussuojausta
seka lisata sahkdmagneettisia hairiopaastéja tai heikentda hairionsietokykya,
mika voi johtaa virheelliseen toimintaan.

Laitteen muuttaminen ei ole sallittua.

Laitteessa on sahkd- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa kaytettyja
materiaaleja ja kemiallisia yhdisteitéa. Virheellinen kaytostépoiston jalkeinen
havittdminen voi aiheuttaa ympariston saastumista. Laitetta ei saa havittaa
kotitalousjatteend, vaan se on toimitettava asianmukaiseen sahko- ja
elektroniikkaromun kerdys- tai kierratyspisteeseen. Lisatietoja saa paikalliselta
toimivaltaiselta viranomaiselta.

Ala kayta laitetta yhtajaksoisesti yli 10 minuuttia.

Al4 sijoita laitetta paikkaan, jossa virransyoton irrottaminen on vaikeaa.
Tybasema

Ala sijoita tydasemaa tai siihen liitettyja oheislaitteita potilaan valittomaan
laheisyyteen. Potilaan ja laitteiden valin on oltava vahintdan 1,5 metria.
Skanneri on tarkoitettu liitettdvaksi ainoastaan tybasemaan, joka tayttaa
vahintaan IEC 60950-1 / IEC 62368-1 -standardien tai vastaavien standardien
vaatimukset. Skannerin liittiminen muihin laitteisiin voi olla vaarallista.

Jata riittdvasti vapaata tilaa tydaseman ympadrille varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon.

Aseta nayttd siten, ettd sisdisestd tai ulkoisesta valaistuksesta aiheutuvat
heijastukset valtetddn parhaan kuvanlaadun ja katselumukavuuden
saavuttamiseksi.

Akku

Ala pura tai murskaa akkua.

Ala altista akkua korkeille |ampdtiloille &laka sailyta sithd  suorassa
auringonvalossa.

Esta akkuun kohdistuvat mekaaniset iskut.

Kéayta lataamiseen ainoastaan alkuperaista virtasovitinta.

Ala kayta muita kuin valmistajan maarittamia akkuja.

Jos laitetta ei kayteta pitkaan aikaan, ala pida sita jatkuvasti latauksessa. Poista
akku laitteesta.

Jos akkua ei kayteta pitkaan aikaan, optimaalisen suorituskyvyn saavuttaminen
voi edellyttaa useita lataus- ja purkaussykleja.

Pida akku puhtaana ja kuivana.

Vain koulutetut ammattilaiset saavat vaihtaa akun. Vaaran akun kaytto tai
virheellinen asennus voi vahingoittaa elektronisia komponentteja.

Laite toimii IEEE 802.1la/b/g/n/ac -langattomien protokollien mukaisesti.
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Antennikonfiguraatio on 1 lahettdva - vastaanottava antenni. Kayttdtaajuusalueet
ovat 5150 - 5850 MHz ja 2400 - 2483,5 MHz.

® Kaikki muutokset tai saadot, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava
viranomainen ei ole nimenomaisesti hyvaksynyt, voivat johtaa kayttajan oikeuden
menettamiseen kayttaa tata laitetta.

® Euroopassa tuotteen SAR-raja-arvo on 2,0 W/kg (10 g) suussa kaytettaessa ja
4,0 W/kg (10 g) raajassa pidettavana.

® [Intraoral Scanner, Helios 700, Helios 780, MyScanner-W, Helios 7X Pro] on
testattu naitd SAR-rajoja vastaan. Suurin raportoitu SAR-arvo sertifioinnin aikana
oikein kaytettyna on 0,00 W/kg (suu, 0 mm) ja 2,01 W/kg (raajassa, 0 mm).

3.4 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd. vakuuttaa taten, ett&
radiolaitetyyppi Intraoraaliskanneri ja skannerin pidike ovat direktiivin
2014/53/EU vaatimusten mukaisia.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: www.address.com/DoC.pdf

3.5 RF-altistustiedot

Tama laite (intraoraaliskanneri ja skannerin pidike) on testattu ja tayttaa sovellettavat
radiotaajuusaltistuksen (RF) raja-arvot.

Intraoraaliskanneri - tehot

WLAN 2412-2472MHz <20dBm
WLAN 5180-5240MHz <20dBm
WLAN 5260-5320MHz <20dBm
WLAN 5500-5700MHz <20dBm
WLAN 5745-5825MHz <20dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.
BE |EE |HR | IT | CY LV LT

BG | IE LU | HU | MT NL | AT
CZ |EL |PL |PT |RO Sl SK
DK |ES | FI SE | DE FR | LI

NO | IS CH | TR | UK(NI)

Skannerin pidiker:

Laite on asennettava ja sitd on kaytettdva annettujen ohjeiden mukaisesti. Taméan
lahettimen antenni(t) on asennettava siten, ettd vahintaan 20 cm etéisyys kaikkiin
henkildihin sailyy, eika laitetta saa sijoittaa samaan paikkaan tai kayttdd yhdessa
minkaan muun antennin tai lahettimen kanssa.

Suurin RF-teho: 21.70 dBuA/m (110kHz to 205kHz)
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4 Tuotteen asennus

4.1 Asennusymparist6d koskevat vaatimukset

Koska tama tuote ei sisélla tydasemaa, tuotteen asennuksen yhteydessa asiakkaan
on hankittava erillinen kannettava tai poytatietokone tydasemaksi.

4.2 Ohjelmiston asennus

Vaihe Kuvallinen esimerkki Kuvaus

Helios-

kuvankasittelyohjelmisto
on tallennettu  USB-
muistitikulle. Liita USB-
muistitikku tybasemaan ja

avaa se.
Kaksoisnapsauta G
1A
2 & Napsauta = =

License Agreement
Please review the license terms before installing Helios Software. By >

Press Page Down to see the rest of the agreement.

Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ~
|Acquisition software: Intraoral Scanner Acquisition software

Read the following terms and conditions carefully before using this software. Use of
ithis software indicates your acceptance of these terms and conditions. If you do not
agree with them, you should promptly return the package in its entirety.

LICENSE

1. Grant of License. Changzhau Sifary Medical Technalogy grants you a license up ta
use the enclosed software program(s) (the "software") subject to the license v

TF you accept the terms of the agreement, click T Agree to continue. You must accept the
agreement to install Helios Software.

1Agree Cancel
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& Napsauta
Check the minimum system requirements g
check item check result help
W05 chedk passed
Wnstalled RAM c... passed
W Free system dis... passed
‘w Display resoluti... passed
@OpenCL check  passed
& OpenGL check  passed
@ CPU check passed
WGP check passed
55D check passed
< o
[ Helios Software Setup - x Napsauta
Choose Components
Choose which features of Helios Software you want to install. E

Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to
Install. Click Next to continue.

Select components to install: Description

Space required: 4.1 GB

= =

BB Helios Software Setup - X
Choose Install Location
Choose the folder in which to install Helios Software. E

Setup will install Helios Software in the following folder. To install in a different folder, dick
Browse and select another folder. Click Install to start the installation.

Destination Fold

Browse...

Space required: 4.1 GB
Space available: 146.4 GB

o= e

Valitse asennussijainti ja

napsauta
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Odota,

6 [ Helios Software Setup — R R
ohjelmiston asennus on
Installing .
Please wait while Hellos Software is being installed. E Va| mis.
Extract: opencv_photo420.d11
7 T —— — Ohjelmiston asennus on

Installation Complete
Setup vias completed successfully.

Completed

Show details

valmis,

; Cloze

napsauta

4.3 Helios 700 -laitteen liittdminen tydasemaan

Vaihe Kuvaesimerkki Kuvaus

1 @ F—= Aseta akku skanneriin.
Varmista, ettd skannerin alaosassa oleva

2 linssi-ikkuna on puhdas pyyhkiméalla se
kostealla, nukkaamattomalla liinalla tai
linssipaperilla.

— Liu” uta karki skanneriin kuvan mukaisesti.
Y = S— Kérki voidaan asentaa molempiin suuntiin.
3

A )
——Ja— 3

VAN

® Kayta vain
uudelleenkaytettavia karkia.

alkuperaisia

Sivu
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Liitd langattoman sovittimen USB-liitin mihin
tahansa tybaseman USB 3.0 -porttiin.
Yhteyden muodostamisesta katso lisatietoja

hankitun langattoman sovittimen
kayttdohjeesta.
4
. Avaa skannauskayttolittymd ja valitse
List of scanners R
oikeassa alakulmassa olevasta
Helios700 202501083 &3 skanneriluettelosta  yhdistettava skanneri.
LB Connected D 100% . .
Napsauta oikealla olevaa yhdistyskuvaketta
) > muodostaaksesi yhteyden. Kun yhteys on

muodostettu, nosta skanneri pidikkeestd -
skanneri kaynnistyy automaattisesti. Kun
asetat skannerin takaisin pidikkeeseen, laite
siirtyy automaattisesti lepotilaan.

List of scanners

Helios700 202501083
& Kun skannaus on valmis, aseta skanneri
6 . pidikkeeseen, jolloin laite siirtyy lepotilaan.
Napsauta oikealla olevaa yhdistyskuvaketta
uudelleen katkaistaksesi yhteyden.

4.4 Ohjelmiston paivitys

Mikali Helios 700 -ohjelmistoon on saatavilla paivitys, Sifary ilmoittaa siit paikallisille
jakelijoille (edustajille) ja toimittaa maksutta paivitysta varten USB-muistitikun. Jakelijat
(edustajat) suorittavat ohjelmistopéaivityksen kayttajille.

4.5 Lataus

Tassa tuotteessa on kaksi akkua: yksi sisainen akku skannerin paayksikdssa ja yksi
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vara-akku skannerin pidikkeessa. Kun skannerin akun merkkivalo palaa
yhtéjaksoisesti punaisena, akku on lahes tyhja. Lataa akku viipymétta tai vaihda se
vara-akkuun.

Lataustavat:

1. Skannerin siséisen akun lataus

Aseta skanneri pidikkeeseen. Liitd virtasovittimen Type-C-liitin pidikkeen
alaosassa olevaan latausporttiin ja kytke toinen p&aa virtaldhteeseen. Noin
kymmenen minuutin kuluttua latauksen tila nékyy skannerin paayksikdn
kayttoliittymassa.  Voit  tarkistaa akun  varaustason  napsauttamalla
skanneriluetteloa tydaseman kayttoliittymassa.

2. Vara-akun lataus

Aseta akku skannerin pidikkeeseen. Liitd virtasovittimen Type-C-liitin pidikkeen
alaosassa olevaan latausporttiin ja kytke toinen paa virtaldhteeseen. Talléin
pidikkeen kayttoliittyméassa oleva akun latausmerkkivalo vilkkuu sinisend, mik&a
osoittaa vara-akun latautuvan.

VAN

Kayta lataamiseen vain alkuperdista virtasovitinta. Muun kuin alkuperaisen
sovittimen kayttd voi vahingoittaa laitetta.
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4.6 Skannerin sijoittaminen

Skanneri on suositeltavaa asettaa skannerin pidikkeeseen.

Pidikettd  voidaan  kayttaa
poytatelineena. Aseta skanneri
pidikkeeseen aina, kun laitetta
ei kayteta. 7
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5. Ohjelmiston esittely

5.1 Kayttoliittyma
5.1.1 Kirjautumisnakyma

5.1.2 Skannausnakyma

@rH=Lios £

f
o

¥
w

(9 000 225 T e
s Selios o D b &

v

Scan Report
.

= Scan ) 4

5.1.3 Viimeistelynakyma
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= 3

5
H
= e e
- 4 P 5
{ @ Refine ) L e

5.1.4 Raporttindkyma

@H=rios & w [E— oo

Lily
Patient No. 640kcal

fo I Tooth Selection
Age AL
Gender (@) Female o

-
Commert T Q
Q)

(

Scan Refine  Report
..

= 4
{ & Report 9

5.1.5 Valikko - yleiskuva

Nro. Valikkopalkki Perusasetukset Yk§ityiskohtainen
selitys
1 Asetusvalikko Skannaushistorian tallennus,
kayttajatiedot ja lisaasetukset | Katso5.2.1
2 Vaatimustietoluettelo | Tilausluettelo ja potilasluettelo | Katso 5.2.2
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Leuka/purenta-
vaihto

Ylaleuan, alaleuan tai
purennan valinta

Katso 5.2.3

4 Prosessin opas

Nayttéd prosessin nykyisen
vaiheen

Katso 5.2.4

5 Tietotyokalurivi

3D-mallin viimeistely

Katso 5.2.5

6 Skannausavustin

Auttaa 3D-mallin
muodostamisessa

Katso 5.2.6

7 3D-mallin nayttbalue

Nayttda skannerin luoman
3D-mallin

Katso 5.2.7

Skanneriluettelo ja
videon esikatselu

Skannauksen aikana
skanneriluettelo supistuu
automaattisesti ja nayttaa
reaaliaikaisen videon. Kun ei
skannata, luettelo avautuu
automaattisesti. Napsauta
skanneriluettelon vasemmalla
puolella olevaa
supistuskuvaketta
tarkastellaksesi skannerin
tilaa.

Katso 5.2.8

9 Raportin tallennus

Tallentaa skannaustiedot
paikallisesti STL/PLY/OBJ-
muodossa

Katso 5.2.9

5.2 Kayttoliittyman yleiskuva

5.2.1 Asetusvalikko

5.2.1.1 Skannaushistorian tallennus

A
Napsauta

5.2.1.2 Kayttajatiedot
i

Napsauta

= | ja skannaushistoria tallennetaan.

vaihtaa tai kirjautua ulos nykyisesta kayttajasta.

5.2.1.3 Lisdasetukset

Napsauta

Tietoja.

, jolloin kayttajatietosivu avautuu. Voit tarkastella kayttajatietoja seka

]
B | jolloin lisdasetukset avautuvat. Voit kayttda seuraavia toimintoja:
Skannaustietojen tuonti, Skannaustietojen vienti, Skannaushistoria, Asetukset ja
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O

About
Software Version

5.2.1.3.1 Skannaustietojen tuonti

Skannaustietojen tuonti -toiminnolla kayttajat voivat tuoda paikallisia skannaustietoja
HZIP-muodossa ohjelmistoon jatkoskannausta tai muita toimintoja varten.

VAN

® Jos haluat jatkaa skannausta aiemmin tallennettujen tietojen tuonnin jalkeen,
varmista, etta tiedot on hankittu samalla skannerilla, joka on parhaillaan liitetty;
muutoin jatkoskannaus ei ole mahdollista.

® Vain paikalliset HZIP-muotoiset skannaustiedot voidaan tuoda ohjelmistoon.
5.2.1.3.2 Skannaustietojen vienti

Skannaustietojen vienti -toiminnolla kayttdjat voivat tallentaa skannaustiedot
paikallisesti HZIP-muodossa mythempaa tuontia ja jatkoskannausta tai muita
toimintoja varten.

VAN

® Skannaustiedot tallennetaan paikallisesti HZIP-muodossa tédméan toiminnon
avulla.

5.2.1.3.3 Skannaushistoria

Skannaustallenteet sdilytetddn skannaushistoriassa. Potilastietoja etsimalla voit avata
aiemmat skannaustiedot skannaushistorian kautta.
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Scan History

Type here to search

Patient I Patient Name

100002 Lily

Open

VAN

Date Time ¥ Scanner

2023/9/14 1832 ToAZ230426061 (...

Cancel

® Asetukset-kohdassa voit maarittaa: Skannaushistorian automaattinen tallennus,

Tallennusaika ja Tallennuspolku.

® Napsauta mita tahansa tietuetta Skannaushistoria-luettelossa ja napsauta Avaa-
kuvaketta palauttaaksesi valitun tietueen historiatiedot.

5.2.1.3.4 Asetukset

1) Yleiset asetukset

Setting

General Setting

Tooth number system

FDI/ISO @ Universal

Sound

- 343

Show Patient Info Dialog on Start

Language

English

Show Tips

- G

Sure Cancel

Hampaiden numerointijarjestelma: Valitse FDI/ISO tai Universal.

Kieli: Valitse kayttoliittyméan kieli.
Aani: Saada aanenvoimakkuutta.

Nayta vinkit: Kun valittuna, naytolle tulee ohjeita oikeasta skannaustavasta

purentapinnan 3D-skannauksen aikana.
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2) Skannaus

Setting

Hole Color

Warning Mesh

oK Cancel

A% Bl

Skannausaéani: Kun valittuna, skannauksen aikana toistetaan jatkuvaa aanta (ei
vaikuta, jos tydasemassa ei ole kaiuttimia).

Purennan s&é&td: Kun valittuna, ohjelmisto korjaa automaattisesti ylipurennan
viimeistelyn jalkeen.

Varoitusaani: Kun valittuna, varoitusaani toistetaan, jos skannausaika ylittda suositellut
rajat, havaitaan voimakas valo tai skannausteho heikkenee (ei vaikuta, jos
tydasemassa ei ole kaiuttimia).

Tekstuurikartoitus: Kun kéytdssa, skannattu 3D-malli nayttaa realistisemmalta.
Reikien vari: Optimoinnin jalkeen ohjelmisto tayttaa mallin reiat maaritetylla varilla.
Yksivérinen vari: Valitse vari 3D-mallin yksivariseen nayttoon.

Varoitusverkko: Kun kéytossda, heikkolaatuiset skannausalueet korostetaan
automaattisesti.

Automaattinen purenta: Kun kaytdéssa, skannaus pysahtyy automaattisesti
purentaskannauksen valmistuttua; muussa tapauksessa pysaytys on tehtava
manuaalisesti.

3) Naytto
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Setting x

Display

Color Scheme Element size

[

Light calor Dark color Small Middle 8ig ‘

sxn@w o

Monochrome Color

@ e

Sure Cancel

Varimalli: Valitse kayttoliittyman varimalli.
Elementin koko: Valitse kayttoliittyméan kuvakkeiden koko eri naytén resoluutioille.
4) Tallennus

Setting X

Save

Save occlusion data o o

Auto Save Scan History o

®*xQn o

Savedate 60 days

save path  E:/6_Helios 500 history

Tools

Export impression machine log

Sure Cancel

Tallenna purentatiedot: Kun valittuna, purentarekisterdinnin suhde tallennetaan.

Skannaushistorian automaattinen tallennus: Kun valittuna, skannaushistoria
tallennetaan automaattisesti skannauksen paétyttyd. Kayttdjad voi maarittad
tallennuspéaivien maaran ja polun.

Tallennusaika: Maarita paivien maara automaattista tallennusta varten.
Tallennuspolku: Maaritéd automaattisen tallennuksen polku.

5) Tyokalut
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Setting

Tools

Export Impression Machine Log

= T
Vie skannauslaitteen loki: Voit vieda skannauslokit.
5.2.1.3.5 Tietoja
Nayttéda ohjelmiston version tiedot.
5.2.2 Vaatimustietoluettelo
5.2.2.1 Tilausluettelo

1. Tilausluettelo: Tapausluettelo siséltdd kolme tilaa: Kaikki tilat, Odottaa skannausta
ja Skannaus valmis. Eri tilan valitseminen nayttaa vastaavat tapaukset luettelossa.

2. Hakukentta: Sy6ta tapausnumero tai potilaan nimi ldytaéksesi vastaavan tapauksen.

3. Napsauta "+, jolloin Uusi tapaus -sivu avautuu. Voit luoda, muokata tai tarkastella
potilastietoja.

Order List

Tapaustiedot: Numero, nimi
Potilastiedot: Ik&a, sukupuoli, yhteystiedot ja tapauskommentti

Hampaan sijainti: Aikuisten ja lasten hammastiedot
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Skannaustyyppi: Restaurointi, implantti ja oikomishoito
Materiaali: Valitaan potilaan mukaan

Esitoimenpide: Ei mitdan, ylaleuka, alaleuka, yla-/alaleuka
5.2.2.2 Potilasluettelo

1. Hakukentta: Syéta potilaan nimi l6ytaaksesi vastaavan tapauksen.

2. Napsauta ~*, luodaksesi tapauksen talle potilaalle, siirry tapausluetteloon ja
muokkaa tietoja.

3. Napsauta , jolloin valitut potilaat voidaan poistaa.

5.2.3 Leuka / purenta -vaihto

Ylaleuka: Hankkii ylaleuan 3D-mallin

Alaleuka: Hankkii alaleuan 3D-mallin

Purenta: Hankkii purennan 3D-mallin

Implantti: Hankkii implantin 3D-mallin

Ylaleuka — esitoimenpide: Hankkii ylaleuan 3D-mallin

003000

Alaleuka — esitoimenpide: Hankkii alaleuan 3D-mallin

5.2.4 Prosessin opas

Skannaus: Mahdollistaa yla- ja alaleuan seka purennan
skannauksen
Viimeistely: Viimeistelee hankitun 3D-mallin ja mahdollistaa
erilaisten tydkalujen kaytdn tulosten tarkasteluun
< Report | Raportti: Tayta tapaustiedot ja tallenna skannaustulokset
) Seuraava vaihe: Siirry seuraavaan vaiheeseen
( Edellinen vaihe: Siirry edelliseen vaiheeseen

[r—
= Scan

(D Refine

5.2.5 Tietotyodkalurivi

Vaihda yla- ja alaleuka: Vaihtaa hankintatilan yléleuasta

R alaleukaan tai painvastoin, jos hampaat on skannattu vahingossa

vaarasta leuasta.

\, > Vapaa leikkaus: Piirra kayra poistaaksesi tarpeettomat tiedot
Kumoa: Palaa edelliseen vaiheeseen

J Sovita zoomaus: Skaalaa 3D-mallin parhaaseen kokoon
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nayttdaluetta varten

L Nayta 3D-keskipiste: Nayttaa 3D-mallin keskipisteen
= 10-kamera: Mahdollistaa intraoraalisten kuvien valinnan
~ Lisdd hammaskohdemerkintd: Merkitse yksi tai useampi
L *+ | preparointialue
~ Poista hammaskohdemerkinté: Poista merkitty preparointialue
Valitse lukittava alue: Lukitse mallin alue estdéksesi sen
; r paivittymisen lisdskannauksen aikana
Kumoa: Palaa edelliseen vaiheeseen
Vivid-nayttétila: Kun varitila on valittuna, Vivid-tila tekee mallin
Z vareista realistisemmat
7:}. Lisda ympyra: Lisda ympyra implanttianalogin alueelle
X ~ Poista ympyra: Poista ympyra implanttianalogin alueelta
J mpyréleikkaus: Vahvista leikkaukse
Ympyréleikk Vahvista leikkaukset
Kumoa: Palaa edelliseen vaiheeseen
~ Lis&a ympyra: Lisda ympyra implanttianalogin alueelle
A ~ Poista ympyréa: Poista ympyrad implanttianalogin alueelta
& Ympyréleikkaus: Vahvista leikkaukset
Kumoa: Palaa edelliseen vaiheeseen
- [} Aseta asennussuunta: Aseta alileikkauksen tarkistuksen
asennussuunta
rL j Ota tilannekuva: Ota tilannekuva naytélla nakyvasta 3D-mallista
s Varitila: Kun valittuna, 3D-malli ndytetdan todellisissa vareissa;
Vaf kun ei valittuna, malli naytetéan yksivérisena
1111 Poista: Poista kaikki nykyisen tapauksen mallit
L Kvadranttien tilannekuva: Nayttéaa viiden 2D-kuvan esikatselun
mallin eri nékymista
(] Etu- nakyma
’ Taka- ndkyma
P N Oikea nakyma
N Vasen nakyméa
N’ YIhaalta katsottu nakyma
? Alhaalta katsottu nakyméa
[t N Nayta purenta-analyysi: Tarkista purentapintojen lapaisytulokset
t N Vaihda ndkymaa: Avaa purentapintojen lapaisytulokset
v . o
Marginaaliviivan asennussuunta: Aseta asennussuunta
| ] £ Marginaaliviivan muokkaus: Muokkaa lisattyd marginaaliviivaa
0 Palauta: Palauta uusi marginaaliviiva
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Leikkaustila: Valitse leikkaustila

Palauta: Palauta uusi leikkausosio

Purennan viimeistelyn tilannekuva: Esikatsele optimoitu purenta

Poista merkinta: Poista valittu merkinta

Irrota ylaleuka: Erottele ylaleuka purennasta

Irrota alaleuka: Erottele alaleuka purennasta

Irrota kaikki: Erottele ylé- ja alaleuka samanaikaisesti purennasta

Sovita zoomaus: Skaalaa 3D-malli parhaaseen kokoon
nayttdaluetta varten

Kumoa: Kumoa viimeisin suoritettu toiminto

Tee uudelleen: Tee uudelleen viimeisin kumottu toiminto

TR 26 AR

Tallenna ja poistu: Tallenna nykyiset tiedot ja poistu tasta
tapauksesta

5.2.6 Skannausavustin

Normal Ei-kiiltavien pintojen skannaus
@shinning Kiiltavien pintojen skannaus
~ | Al: Kun kaytossa, pehmytkudos poistetaan automaattisesti
A (A (Al ;
skannauksen aikana

5.2.7 3D-mallin nayttéalue
Nayttdd skannerin luoman 3D-mallin.

5.2.8 Skanneriluettelo ja videon esikatselualue
Nayttdd skannauksen aikana reaaliaikaisen videon seka silloin, kun skannausta ei

suoriteta, skanneriluettelon ja skannerin tilan.

Skanneriluettelo

Skanneria ei tunnisteta

Skanneria ei ole yhdistetty:
skannerin malli ja sarjanumero
naytetaan

Skanneri on yhdistetty: skannerin
malli, sarjanumero ja jaljella oleva
akun varaus naytetdén

Skannerin tila

= Skanneri on pidikkeessa

Uudelleenkaytettava karki ei ole
liitetty

5.2.9 Raportin tallennus
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Napsauta -, tallenna skannaustiedot paikallisesti STL/PLY/OBJ-muodossa.

5.3 Painikkeet ja merkkivalot

5.3.1 Skannerin pdayksikén painikkeet ja merkkivalot

@ skannauksen kaynnistys-/pysaytyspainike

Kun laitteessa on virta, paina kerran aloittaaksesi
skannauksen ja paina uudelleen pysayttadksesi
skannauksen.

(@ skannerin latauksen merkkivalo

Yhtendinen punainen: Skannerin akku on léhes
tyhja

Vilkkuva sininen: Skanneri latautuu

Yhtendinen sininen: Skannerin akku on ladattu
tayteen

® Skannaustilan merkkivalot

-

o Ylaleuan skannaustila

D

@ Alaleuan skannaustila

-

@ Purennan skannaustila

(@ Leuka/ purenta -vaihtopainike

Skannauksen aikana napsauta vaihtaaksesi
skannaustilaa.

5.3.2 Pidikkeen merkkivalot

O

Akun latauksen merkkivalo

Vilkkuva sininen: Akku latautuu

Yhtendinen sininen:  Yhtendisesti palavan
rengasvalon osuus vastaa likimaaraisesti akun
varaustasoa
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6. Kliininen ohje

6.1 Restaurointiprosessi

6.1.1 Kayttajan kirjautuminen

Kaynnista ohjelmisto , Syota kayttajanimi, salasana ja vahvistuskoodi, ja napsauta .

6.1.2 Vaatimustietojen maérittéminen

Napsauta ~+ avataksesi uuden tilausprosessin, Napsauta kopioidaksesi

tapauksen ja, Napsauta "/ muokataksesi tapausta: Tayta tiedot, kuten nimi, ika,

sukupuoli, yhteystiedot ja tapauskommentti, valitse hampaan sijainti, skannaustyyppi,

restaurointi (Inlay, Kruunu, Valipontti, Muu), materiaali ja esitoimenpide, ja Napsauta
—

tai — siirtyaksesi skannausprosessiin.

Order List

New Caze

ScanTypn
e L;‘:/C’ ; <>
(@) Restoration

VAN

® | angaton verkkokortti on asetettava tybasemaan. Jos skanneria ei tunnisteta,
napsauta List of scanners

6.1.3 Ylaleuan / alaleuan skannaus
1) Jos esitietoja luotaessa kohdassa Esitoimenpide valitaan Ylaleuka, Alaleuka tai Yla-
)
/alaleuka, voit valita &P /€ tai painaa skannerissa olevaa Leuka “>/Purenta-
o

vaihtopainiketta valitaksesi ylaleukatilan tai alaleukatilan @20. Toimenpiteen jéalkeen
skannaus voidaan suorittaa valitsemalla &3 /€ .

2) Jos esitietoja luotaessa kohdassa Esitoimenpide valitaan Ei mitaan, voit valita &3
(e

/D tai painaa skannerissa olevaa Leuka <9/Purenta-vaihtopainiketta valitaksesi

Sivu  28/59



oo
ylaleukatilan tai alaleukatilan @,

VAN

Jos valmisteltava alue on olemassa, veda ien sivuun iensuojalangoilla. Poista
langat juuri ennen preparoidun alueen skannausta.

Kuivaa hampaat huolellisesti ennen skannauksen aloittamista.
Saada skannauksen aikana leikkausvalo siten, ettd valo ei kohdistu potilaan
suuhun, jotta véaltetddn hairiét skannerin toiminnassa.

Skannauksen aikana suositellaan aktivoimaan CJ, jotta pehmytkudos poistetaan
automaattisesti.

Jos peiliin muodostuu kondensaatiota, se voidaan poistaa 5 sekunnin kuluessa
skannerin kaynnistamisesta.

A\

Valmistajalta toimitetut uudelleenkaytettavat karjet EIVAT ole steriloituja. Ne on
steriloitava ennen ensimmaista kayttoa.

Yksityiskohtaiset ohjeet puhdistuksesta, desinfioinnista ja steriloinnista [0ytyvat
Helios 700 -kayttdohjeesta: puhdistus, desinfiointi ja sterilointi.

Valtd nesteen paasya karjen kiinnityksen lahella olevaan ilmanpoistoaukkoon tai
skannerin takaosassa olevaan ilmanottoaukkoon (katso alla oleva kuva), silla se
voi vahingoittaa skanneria.

2) Aloita skannaus asettamalla skannerin karki hampaan pinnalle laitteen
vakauttamiseksi ja paina skannerin kaynnistys-/pysaytyspainiketta. Odota, kunnes 3D-
kuva ilmestyy 3D-mallin nayttéruudulle, ja liikkuta skanneria hitaasti hammaskaaren
suuntaisesti 0-5 mm etaisyydelld hampaista.
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@rHz=rios & u

@r=rios 8w (=) . 1B oo

& Scan )

3) Suositeltu skannausmenetelmd on aloittaa poskihampaasta, koska siind on
enemman yksityiskohtia ja se helpottaa tunnistamista. Muuta skannauskulmaa alle 60
asteeseen skannauksen aikana, jotta pinnat menevat riittdvasti paallekkain. Jos
paallekkaisyys on liian vahainen, kohdistus voi epaonnistua.

Wi §

o>
|
o 4

4) Suositeltu skannausprotokolla koostuu kolmesta pyyhkaisystd: purentapinta,
linguaalinen ja bukkaalinen pinta, jotta kaikkien pintojen tiedot saadaan kattavasti.
Ensimmainen pyyhkaisy suositellaan aloitettavaksi purentapinnalta. Jos preparointi on
tehty, aloita preparoidusta alueesta, jotta ienalue voidaan skannata ennen ikenen
painumista. Jos preparointia ei ole (esim. oikomishoidoissa), aloita ensimmaisestéa
poskihampaasta. Toinen pyyhkdaisy kattaa linguaalisen ja bukkaalisen puolen, ja
kolmas pyyhkaisy kattaa toisen pyyhkaisyn vastakkaisen puolen.
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® Skannatussa kuvassa nakyvat reiat naytetaan jarjestelman maarittamalla varilla.
Naita alueita suositellaan skannattavaksi uudelleen, kunnes reiat katoavat.

® Kuivaa hampaat tarvittaessa saanndéllisesti skannauksen aikana.

® Kun skannausaani on kaytéssa, tydasema antaa jatkuvan aanimerkin normaalin
skannauksen aikana. Jos &ani katkeaa, se tarkoittaa, ettd skannaus on pysahtynyt
kuvan kohdistuksen epé&onnistumisen vuoksi. Jatka skannausta palaamalla
aiemmin skannatulle alueelle, kunnes skanneri jatkaa skannausta ja tydasema
antaa jalleen jatkuvan aanimerkin.

6.1.4 Datan muokkaus

Kun painat skannerin kaynnistys-/pysaytyspainiketta skannauksen lopettamiseksi,
ohjelmisto korjaa automaattisesti mallissa olevat reidt ja merkitsee ne varilla.
Seuraavia toimintoja voidaan suorittaa skannauksen aikana tai sen jalkeen:

Pida hiiren keskimmaista painiketta painettuna suurentaaksesi tai pienentaaksesi
mallia.

Pid& hiiren vasenta painiketta painettuna ja veda hiirta kiertddksesi mallia.

N
Napsauta vaihtaaksesi yla- ja alaleuan.
Napsauta “* ja % piirrd kayra 3D-malliin poistaaksesi tarpeettoman datan.

Napsauta % kumotaksesi edellisen vaiheen.
2
Valitse ¥ ' skaalataksesi 3D-mallin parhaaseen nakymaan.

valise © nayttaéksesi 3D-keskipisteen.

Valitse “* valitaksesi “* yhden tai useamman alueen 3D-mallista. Valittuja alueita
ei paivitetd mydhemmisséa skannauksissa.

Valitse * kumotaksesi viimeksi valitun alueen.

s g
Valitse ™+ ja "w napsauta hiirella haluttua aluetta merkitaksesi sen. Valitse ™= ja
W napsauta jo merkittyd aluetta poistaaksesi merkinnan.

¥
S4ada mallin suuntausta ja valitse luodaksesi alileikkaustunnistuksen

tulokset. Alileikkaussuunta on oletusarvoisesti kohtisuorassa nayttdon nahden. Kierra
mallia tarkastellaksesi tuloksia.
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Valitse %s¥ nayttaaksesi 3D-mallin todellisissa vareissa. Kun valinta poistetaan, 3D-
malli nytetaéan yksivarisena.

"

Valitse % jasitten 2, jolloin mallin vérit nakyvét realistisempina.
Saada mallin perspektiivia ja napsauta m ottaaksesi mallikuvan.

(|
Napsauta L J ottaaksesi naytolla nékyvasta 3D-mallista tilannekuvan.

Napsauta 1- nayttaaksesi viisi 2D-kuvaa 3D-mallista eri katselukulmista.

Napsauta poistaaksesi mallin.

6.1.5 Purennan skannaus

1) Valitse tai paina skannerissa olevaa Leuka/Purenta-vaihtopainiketta
valitaksesi purentatilan.

2) Aseta skannerin karki potilaan suussa bukkaaliselle puolelle, k&d&nna kéarkeéa
hampaiden suuntaiseksi, sulje potilaan suu ja varmista, etté purenta-asento on oikea.

3) Paina skannerin kaynnistys-/pysaytyspainiketta ja liikuta skannerin kérkeé hitaasti
mesiaaliseen suuntaan siten, ettd yla- ja alahampaat peittyvét tasaisesti. Alla oleva
esimerkki nayttaa purentaskannauksen.

@r=rios 1w o R B -2 0
i o 's)
¢ | | .
&JJ/ &y
y 2
> e ;
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Ay
4
B //
can  Refine  Report |2 Pl o\
= ~ £
& Scan ) W D v o
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® \oit skannata yhden tai kaksi purentaa. On suositeltavaa skannata yksi potilaan
suun vasemmalta puolelta ja yksi oikealta puolelta.

4) Purentaskannauksen jalkeen kierrd mallia ja suurenna ndkymaa varmistaaksesi,
ettd purenta on tarkka eikéa purennassa ole yhteensopimattomia alueita. Tarvittaessa
voit poistaa skannatun purennan ja skannata sen uudelleen. Kun skannataan kahta tai

useampaa purentasuhdetta, napsauta esikatsellaksesi optimoidun purennan.

Jos purenta vaatii séatéa, napsauta siirtyaksesi purennan saatoliittymaan.

Valitse manuaalisesti skannatut ylé- ja alaleuat ja kohdista mallissa vastaavat
hammaskohdat purennan séatamiseksi. Napsauta ’ , ' ,tai " kohdistaaksesi
purennan uudelleen. Napsauta * kumotaksesi viimeisimman toiminnon. Napsauta

i palauttaaksesi viimeksi kumotun toiminnon. Kun kohdistus on valmis, napsauta

-
tallentaaksesi nykyiset tiedot ja poistuaksesi.
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o
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6.1.6 3D-mallin hienosaato
Napsauta > siirtyaksesi hienosaatoliittymaan.

@H=uios & w 0 R B - 00

6.1.6.1 Katselusuunta

Napsauta "# ja valitse katselukulma mallin tarkastelemiseksi.
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6.1.6.2 Alileikkaustarkistus

Saada mallin suuntausta ja napsauta "7 7, aseta asennussuunta; suunta on
oletusarvoisesti pystysuora naytdn suhteen.

@r=Lios R w

.
L

@::-0:

Sean  Befine  Ropont
—

{ @ Refine )

Kierrda mallia tarkastellaksesi alileikkaustarkistuksen tuloksia.
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6.1.6.3 Okkluusion analyysi
Napsauta + tarkistaaksesi purentapinnan lapaisytulokset.
@H=Lios 8w - e ARRBR-00
2
R

San  Refne  Repon
——

€ @ Refine )

t
Napsauta ~+ tarkistaaksesi purentapinnan lapaisytulokset edestapain.
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6.1.6.4 Reunaviiva
Napsauta o ja piirrd reunaviivan alue. Napsauta v, piirtdaksesi reunaviivan alueen
uudelleen.
@H=tios A w ° N H g
” Mease set insertion direction \,
: = .
0 «-
i
{ © Refine ) o

LJ Y% L

Kierré mallia ja aseta asennussuunta; suunta on oletusarvoisesti pystysuora naytdn
suhteen. Valitse pisteet suljetun renkaan piirtdmiseksi ja tallenna reunaviiva.
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6.1.6.5 Mittaus

Napsauta --] ja luo leikkaus; leikkauksen aariviivat naytetaan oikealla. Napsauta i

vaihtaaksesi eri leikkaustilojen valilla. Napsauta *~ luodaksesi uuden leikkauksen.
Valitse mitattavat kaksi pistettd hiiren vasemmalla painikkeella, jolloin pituusmitta

luodaan.
@r=uios 8w ? A B -D00

2 @ R'eﬁne >
6.1.6.6 Muut toiminnot
Napsauta " piirtdaksesi b9 vapaasti ja poistaaksesi valitut osat 3D-mallista.
Napsauta kumotaksesi b viimeisimman rajaus-/leikkaustoiminnon.

. z . . . .
Valitse ¢ skaalataksesi 3D-mallin optimaaliseen nakymaan.
Valitse = nayttadksesi mallin keskipisteen.

Valitse =% nayttaaksesi 3D-mallin todellisissa vareissa; kun valinta poistetaan, malli
naytetaan yksivarisena.

Kun %= on valittuna, valitsemalla 2 mallin varit nakyvét realistisempina.

S&aada haluttu mallindkyma ja napsauta m kaapataksesi suunsiséisen kuvan tiedot.
r i . .

Napsauta L - ottaaksesi naytélla nakyvasta 3D-mallista tilannekuvan.

Napsauta ]—- nayttaaksesi viisi 2D-kuvaa 3D-mallista eri katselukulmista.

6.1.7 Tapauksen viimeistely ja tallentaminen

Napsauta ) siirtyaksesi raporttindkymaan.
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Taydenna potilastiedot; tarvittaessa voit lisata tapaukseen lisatietoja.

Napsauta - tallentaaksesitapauksen tydasemalle; tallennusmuodot ovat STL, PLY
ja OBJ.

@H=Lios £y =t
Uy
o 4
& Tootn Selection
1
[} )}
5
e Rope
{ [V Report -

6.2 Implanttiprosessi

6.2.1 Kayttajan kirjautuminen
Kirjaudu sisdan kohdassa 6.1.1 kuvatulla tavalla.
6.2.2 Uusi tapaus

Luo vaatimustiedot kohdassa 6.1.2 kuvatulla tavalla. Valitse skannaustyypiksi Implantti.
Implanttitydnkulun skannaustyyppeihin kuuluvat Kruunu, Posti ja tappi, Valihammas
(pontic), Mukautettu abutmentti ja Muut.

Order List

Case Detail

Implant

VAN

® Varmista, ettd langaton verkkokortti on asetettu tydasemaan. Jos skanneri ei

Sivu  40/59



muodosta yhteyttd, napsauta ‘st of scanners
6.2.3 Ylaleuan / alaleuan skannaus
1) Jos esitietoja luotaessa kohdassa Esitoimenpide valitaan Ylaleuka, Alaleuka tai Yla-
Jalaleuka, voit valita &3/ & O O i painaa skannerissag%vaa Leuka @/

Purenta-vaihtopainiketta valitaksesi ylaleukatilan tai alaleukatilan @2.

2) Jos esitietoja luotaessa kohdassa Esitoimenpide valitaan Ei mitaan, voit valita &
R
/€D tai painaa skannerissa olevaa Leuka ™/Purenta-vaihtopainiketta valitaksesi
God

ylaleukatilan tai alaleukatilan @0.

3) Poista paranemisabutmentti, sédda skannattavan leuan asento vastaamaan sité
leuan asentoa, josta paranemisabutmentti on poistettu, paina skannerin kaynnistys-
/pysaytyspainiketta aktivoidaksesi skannerin ja skannaa ienalue valittdtmasti (ennen
ikenen painumista).

@H=Lios & 9 R B —-0O0O
. n

P
VAN \

= Scan ) © E] o W =
6.2.4 Implanttianalogin skannaus

1) Napsauta @B ja vaihda implanttitilaan.

2) Nayton vasemmalla puolella olevien dynaamisten ohjattujen skannauskehotteiden
mukaisesti sdada mallia siten, ettd rajattava alue on suoraan ylospain. Napsauta s
ja % lisdéd leikattava alue. Pida hiiren vasenta painiketta painettuna vetééksesi
ympyran sijaintia; vierita hiiren rullaa sédataaksesi analogialueen kokoa. Napsauta -

poistaaksesi * leikattavan alueen. Napsauta + vahvistaaksesi * leikkaukset;
jaljelle jaava osa lukitaan. Tama varmistaa, ettei lukittu alue muutu pehmytkudoksen
painumisen vuoksi mydhemman skannauksen aikana.

3) \Vaihtoehtoisesti napsauta 4 tunnistaaksesi reikdalueen automaattisesti.
~
Napsauta ~ poistaaksesi oletuksena valitun alueen. Napsauta ™+ lisatiksesi
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leikattavia alueita. Voit siirtdd valittua aluetta napsauttamalla ja vetadmalla hiiren
vasemmalla painikkeella seké saataa sen kokoa vierittdmalla hiiren rullaa. Napsauta

e . . .
?- poistaaksesi valitun alueen.
@H=zuios R w [ i ] A B - 00

Scan  Refine Report

- ~ £ o T —
= Scan ) & & e -

4) Kiinnitd implanttianalogi ja skannaa 1-2 implanttianalogin viereistd hammasta, jotta
jarjestelm& tunnistaa mallin. Jatka skannausta loppuun asti ja poista sitten
implanttianalogi.

@H=rios £y o

"
-
1
O
(<]

‘

Scan  Refine Report
-

~ O e
& Scan ) & (L we

VAN

® \Valitse parantaaksesi skannaustarkkuutta skannattaessa voimakkaasti
heijastavia pintoja, kuten implantteja tai skannaustankoa.

6.2.5 Datan muokkaus
Katso kohta 6.1.4 Datan muokkaus.

6.2.6 Purennan skannaus
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Katso kohta 6.1.5.

6.2.7 3D-mallin hienos&aatd

Katso kohta 6.1.6.

6.2.8 Tapauksen viimeistely ja tallentaminen

Katso kohta 6.1.7.

6.3 Oikomishoidon prosessi

6.3.1 Kayttajan kirjautuminen
Kirjaudu siséaén kohdassa 6.1.1 kuvatulla tavalla.
6.3.2 Uusi tapaus

Luo vaatimustiedot kohdassa 6.1.2 kuvatulla tavalla ja valitse skannaustyypiksi
Oikomishoito.

Order List

New Case

Orthodontics

Composte Rewn

VAN

® Varmista, ettd langaton verkkokortti on asetettu tydasemaan. Jos skanneri ei
muodosta yhteyttd, napsauta st of scanners -
® Oikomishoidon tydnkulun oletuskohderyhma on aikuiset.

6.3.3 Ylaleuan / alaleuan skannaus

(o
Napsauta & O paina skannerissa olevaa Leuka @& /Purenta-
oy

vaihtopainiketta valitaksesi ylaleukatilan tai alaleukatilan «@22.

6.3.4 Datan muokkaus
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Katso kohta 6.1.4.

6.3.5 Purennan skannaus

Katso kohta 6.1.5.

6.3.6 3D-mallin hienosaatd

Katso kohta 6.1.6.

6.3.7 Tapauksen viimeistely ja tallentaminen

Katso kohta 6.1.7.
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7 Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi

7.1 Uudelleenkaytettavan karjen puhdistus, desinfiointi ja sterilointi

Autoklaavissa steriloitavat osat

Uudelleenkaytetta
va karki

A\

® Vain edellda mainittu osa voidaan steriloida autoklaavissa.

® Ennen ensimmaista kayttod ja jokaisen kayton jalkeen edelld mainittu osa on
puhdistettava, desinfioitava ja steriloitava.

® Sterilointikertoja saa olla enintddn 100. 100 sterilointikerran jéalkeen karki on

havitettava.

Uudelleenkasittelyohjeet

Valmistelu
kayttopaikassa:

Ennen puhdistusta irrota osa Helios 700 -laitteesta. Poista nakyva
lika osista valittomasti kayton jalkeen kylmalla vedella (< 40 °C).
Ala kayta kiinnittavia pesuaineita tai kuumaa vetta (> 40 °C), silla
ne voivat kiinnittdd jaadmia ja heikentdad uudelleenkasittelyn
tulosta.

Sailyta osat kosteassa ymparistdssa.

A\

Ala upota osia tai pyyhi niitd millaan seuraavista:

toiminnalliset vedet (hapan elektrolysoitu vesi, vahva eméaksinen
liuos tai otsonivesi), laékeaineet (esim. glutaraldehydi) tai muut
erityisvedet tai kaupalliset puhdistusnesteet.

Téallaiset nesteet voivat aiheuttaa metallin korroosiota ja
ladkejadmien tarttumista osiin.

Sailyta ja kuljeta osat turvallisesti uudelleenkéasittelyalueelle siten,

Kuljetus: i s . . . o
ettd ympariston saastuminen ja mekaaniset vauriot véltetédan.

Valmistelu Laitteet on uudelleenkasiteltédva puretussa tilassa.

dekontaminaatio A

ta varten:

Noudata asianmukaisia henkilokohtaisia suojatoimenpiteita.

Esipuhdistus:

Suorita manuaalinen esipuhdistus, kunnes osat ovat nékyvasti
puhtaita.

Upota osat puhdistusliuokseen ja huuhtele kanavat vesiruiskulla
kylmalla vesijohtovedella vahintaan 10 sekunnin ajan.

Puhdista pinnat pehmealla harjasharjalla.
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Puhdistuksen/desinfioinnin, huuhtelun ja kuivauksen osalta on
erotettava manuaaliset ja automaattiset menetelméat.
Automaattista uudelleenkésittelyd suositellaan ensisijaisesti,
koska se mahdollistaa paremman standardoinnin ja
ty6turvallisuuden.

Automaattinen puhdistus:

Aseta osat huolellisesti pesu-desinfiointilaitteen tarjottimelle ja
aseta seuraavat parametrit, minka jalkeen kdynnisté ohjelma::

e 4 min esipesu kylmalla vedella (<40 <C);

e  Tyhjennys;

¢ 5 min pesu miedosti eméksisella pesuaineella 55 <T:ssa;

e Tyhjennys;

e 3 min neutralointi lampimalla vedella (>40 <T);

e Tyhjennys;

Puhdistus:
e 5 min vélihuuhtelu lampimalla vedella (>40 <T);
e  Tyhjennys;
Automaattinen puhdistusprosessi on validoitu kayttden 0,5 %
neodisher MediClean forte -pesuainetta (Dr. Weigert).
Huomautus: EN ISO 17664-1 -standardin mukaisesti naille
laitteille ei vaadita manuaalisia uudelleenkasittelymenetelmia.
Jos manuaalista menetelm&d kuitenkin kaytetdan, se on
validoitava ennen kayttoa.
A\
® Kayta vain EN ISO 15883 -standardin mukaisia hyvaksyttyja
pesu-desinfiointilaitteita ja huolla sek& kalibroi ne
saannollisesti.
® Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita ja pitoisuuksia.
Desinfiointi: Suorita automaattinen lampdédesinfiointi pesu-
desinfiointilaitteessa  ottaen  huomioon  kansalliset  AO-
arvovaatimukset (katso EN 1SO 15883).
Laitteelle on validoitu 5 minuutin desinfiointijakso 93 °C:ssa, jolla
saavutetaan AO-arvo 3000.
Automaattisen puhdistuksen jalkeen osat on desinfioitava
automaattisesti valittdmasti.
Manuaalista desinfiointia ei suositella.
Kuivaus: Automaattinen kuivaus:

Kuivaa osien ulkopinnat pesu-desinfiointilaitteen
kuivausohjelmalla.
Tarvittaessa lisdkuivaus voidaan suorittaa nukkaamattomalla
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liinalla.
Puhalla osien ontelot kuiviksi kéyttéen steriilida paineilmaa.

Toiminnallinen
tarkastus ja
huolto:

Tarkasta osien puhtaus silméamaaréisesti ja kokoa ne uudelleen.
Suorita toiminnallinen testaus kayttdohjeen mukaisesti.
Tarvittaessa toista uudelleenkasittely, kunnes osat ovat nakyvasti
puhtaita.

Varmista ennen pakkaamista ja autoklavointia, ettd osat on
huollettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pakkaaminen:

Pakkaa osat sterilointiin soveltuvaan pakkausmateriaaliin.

A\

® Tarkista pussien valmistajan ilmoittama voimassaoloaika
sdilyvyysajan maarittamiseksi.

® Kayta pusseja, jotka kestavat enintddn 141 °C l[ampdtilan ja
ovat EN ISO 11607 -standardin mukaisia.

Sterilointi: Steriloi osat kayttaen fraktioitua esityhj6-hdyrysterilointiprosessia
(EN 285/ EN 13060 / EN ISO 17665) ottaen huomioon kyseisen
maan vaatimukset.

Vahimmaisvaatimukset: 3 min 134 °C: ssa (EU:ssa: 5 min

134 °C:ssa).

Suurin sterilointilampétila: 137 °C.

Kuivausaika: vahintdan 8 min

Pikasterilointi ei ole sallittu ontollisille instrumenteille.

A\

® Kayta vain EN 13060 tai EN 285 -standardin mukaisia
hyvéksyttyja autoklaaveja.

® Kayta EN ISO 17665 -standardin mukaista validoitua
sterilointimenetelmaa.

® Noudata autoklaavin valmistajan huolto-ohjeita.

® Kayta ainoastaan tata suositeltua sterilointimenetelmaa.

® \Valvo steriloinnin tehokkuutta (pakkauksen eheys, ei
kosteutta, sterilointi-indikaattorien varimuutos, fysikaalis-
kemialliset integraattorit, digitaaliset syklitiedot).

® Anna osien jadhtya ennen koskettamista.

Sailytys: Sailyta steriloidut osat kuivassa, puhtaassa ja pdolyttdomassa

ympéristossa kohtuullisessa lampdtilassa. Noudata
pakkausmerkintoja ja kayttdohjeita.

A\

® Steriiliyttd ei voida taata, jos pakkaus on avoin, vaurioitunut
tai marka.
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® Tarkista pakkaus ennen kayttéa (eheys, kuivuus ja
voimassaoloaika).

A\

® Poista uudelleenkaytettava karki ennen sterilointia.

® TValmistaja on validoinut edelléd esitetyt ohjeet laékinnallisen laitteen valmisteluun
kayttoa varten.Uudelleenkasittelyn suorittaja vastaa kuitenkin  siitd, etté
kaytannossa toteutettu prosessi (laitteet, materiaalit ja henkildstd) saavuttaa
halutun lopputuloksen. Téma edellyttdd prosessin todentamista ja/tai validointia
seka rutiininomaista seurantaa.Kaikki poikkeamat naistd ohjeista on arvioitava
asianmukaisesti tehokkuuden ja mahdollisten haitallisten seurausten osalta.

7.2 Skannerin ja skannerin pidikkeen puhdistus ja desinfiointi

Desinfioitavat osat

Skanneri Skannerin pidike

Valmistelu ennen | Ennen puhdistusta ja desinfiointia varmista, ettd laite on

kéasittelya: sammutettu.

Puhdistus: Pyyhi kaikkien osien ulkopinnat huolellisesti liinalla, joka on
kevyesti kostutettu etanolilla (etanoli 70 - 80 til.-%), vahintdéan 3
minuutin ajan.

Toista toimenpide 5 kertaa.

Desinfiointi: Pyyhi kaikkien osien ulkopinnat huolellisesti liinalla, joka on
kevyesti kostutettu etanolilla (etanoli 70 - 80 til.-%), vahintdéan 3
minuutin ajan.

Toista toimenpide 5 kertaa.

Kuivaus: Kuivaa pinnat nukkaamattomalla liinalla.

Tarkastus ja | Tarkasta osien puhtaus silmamaéaraisesti.

huolto: Suorita toiminnallinen testaus kayttdohjeen mukaisesti.
Tarvittaessa toista uudelleenkasittely, kunnes osat ovat
nakyvasti puhtaita.

Varmista ennen pakkaamista, ett osat on huollettu valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Sailytys: Sailyta kasitellyt laitteet kuivassa, puhtaassa ja polyttdmassa
ympaéristdssé kohtuullisessa lampétilassa.

Noudata laitteen merkint6ja ja kayttdohjeita.
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A\

® Ennen ensimmaista kayttoa ja jokaisen kayton jalkeen edella mainitut osat on
puhdistettava ja desinfioitava.

® Ali kayta muita desinfiointiaineita kuin etanolia (70 - 80 til.-%).

® Ala kayta liikaa etanolia, jotta neste ei paése laitteen sisélle ja vaurioita sisaisia
osia.

® Ala paasti kosteutta laitteen sisélle.

7.3 Huolto

Skannerin paayksikkéa, uudelleenkaytettavaa karkea, skannerin pidiketta ja sovitinta
tulee huoltaa kayttajan toimesta.

Kayttajan tulee suorittaa huolto seuraavasti:

a. Rutiinitarkastus

-- Tarkista, onko kunkin osan ulkonadssa havaittavissa selvia poikkeavuuksia.

-- Tarkista, etta osat toimivat normaalisti.

b. Kuukausittainen tarkastus

-- Tarkista, etta kaikki osat ovat normaalissa kunnossa.

-- Tarkista, etta kaikki osat ovat taydelliset.

A\

® Laitetta ei saa huoltaa potilaskayton aikana.

®  Kaikki tdman tuotteen tekninen huolto ja kunnossapito (vuosittain) tulee suorittaa
Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd.:n tai Changzhou Sifary Medical
Technology Co., Ltd.:n valtuuttamien yhteistydkumppaneiden toimesta.
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8 Vianmaaritys

Helios 700 -laitteen vianmaaritysohjeet

Ongelman kuvaus

Toimenpide

3D-kuvassa esiintyy
virheellistd kohdistusta ja
paallekkaisyytta.

Poista virheelliset tiedot ja ylimaarainen kudos
Leikkaus (Cut) -tydkalulla ja skannaa uudelleen.

Purennan skannauksen
jalkeen yla- ja alaleuan valilla
on rako tai leikkaus.

Poista virheellinen purentandkyma ja skannaa
uudelleen. Ota kayttoon purennan
optimointitoiminto.

Tarkkuuden  heikkenemista
havaitaan tai kuvat eivat
yhdisty oikein tiedonkeruun
aikana.

Varmista, ettd skannerin alaosassa oleva linssi-
ikkuna on puhdas pyyhkimélla se kostealla,
nukkaamattomalla liinalla tai linssipaperilla. Poista
poly tai vesitahrat linssipaperilla tai
nukkaamattomalla liinalla. Varmista, etta karki on
asennettu tukevasti eika reaaliaikaisessa videossa
nay tummia reunoja.

S&ada skannerin asentoa (esim. etdisyytta tai

Reaaliaikaista videokuvaa ei
naytetd, ja kayttoliittyman
oikeassa alakulmassa nakyy
ilmoitus "Skannerin karkea ei
tunnisteta”.

Metallisten preparointien | kulmaa) ja skannaa laajempi alue. Siirra hoitovalo

rekonstruointi  on ajoittain | kauemmas potilaasta hajavalon vahentamiseksi.

vaikeaa. Ota kayttoon Kiiltavan pinnan tila (Shining
Surface).

Skannerin karki on

asennettu, mutta jarjestelma

ei tunnista Sita.

Asenna karki uudelleen ja varmista, etté karki on
tiiviissa kosketuksessa skannerin kanssa.

Huurtumista ilmenee
skannerin alaosassa olevan
linssi-ikkunan sisépinnalla.

Asenna taysin kuiva karki skanneriin ja aseta
skanneri pidikkeeseen tai poydalle. Odota, kunnes
huurtuminen havidd. Jos huurtuminen ei havia
kokonaan 24 tunnin kuluessa, ota yhteyttad
paikalliseen huoltopalveluun. Varmista, ettd kérki
on taysin kuiva ennen asennusta, élaka puhdista
skanneria desinfiointiaineeseen kastetulla liinalla.
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9 Sdhkdmagneettisen yhteensopivuuden (EMC) varotoimet

A\

Tama laite tayttdd IEC 60601-1-2:2014 + AMD1:2020 -standardin EMC-
vaatimukset ja -testit l&akinndllisille sahkolaitteille, mukaan lukien CISPR
11:2009+A1:2010, Ryhma 1, Luokka B.

Laite on asennettava ja sitd on kaytettdva liitteenda annettujen EMC-tietojen
mukaisesti.

Ohjeet ja valmistajan vakuutus on esitetty liitteessa.

Kannettavia ja liikkuvia RF-viestintalaitteita (mukaan lukien lisalaitteet, kuten
antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei saa kayttda lahempéana kuin 30 cm (12
tuumaa) mitdédn Helios 700 -laitteen osaa kohti, mukaan lukien valmistajan
maarittamat kaapelit. Muussa tapauksessa laitteen suorituskyky voi heikentya.
Laitteen kayttoa muiden laitteiden valittomassa laheisyydessa tai paallekkain
niiden kanssa tulee valttda, koska se voi johtaa virheelliseen toimintaan. Jos
tallainen kayttd on valttamaténta, on varmistettava molempien laitteiden normaali
toiminta.

Muiden kuin valmistajan madrittdmien kaapeleiden tai lisdvarusteiden kayttd
(lukuun ottamatta valmistajan toimittamia sisdisten osien varaosia) voi lisata
hairiopaastoja tai heikentaa laakinnéllisen laitteen hairionsietokykya.
Kaapelitiedot:

Kaapelin nimi Kaapelin pituus (m) Suojattu vai ei Huomautus

Sovitin-kaapeli 2,0 Ei /
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Liite

Ohjeet ja valmistajan vakuutus - sahkdmagneettiset hairiopaastot

Laitteisto on tarkoitettu kaytettéavaksi alla madritellyssé sahkdomagneettisessa
ymparistossa. Laitteen kayttdjan tai asiakkaan tulee varmistaa, etta laitetta kaytetédan
tallaisessa ymparistdssa.

Sahkdmagneettinen
ohje

ymparisto -

Paastotesti | Vaatimustenmukaisuus

Laite kayttdéd RF-energiaa ainoastaan
sisdisiin toimintoihinsa. Taman vuoksi
RF-p&astot ovat hyvin vahéisia eivatka
todennékoisesti aiheuta hairidita 1&hella
oleville elektronisille laitteille.

RF-paastot

CISPR 11 Ryhma 1, Luokka B

Ohjeet ja valmistajan vakuutus - sahkdmagneettinen hairiénsietokyky

Laitteisto on tarkoitettu kaytettavaksi alla maaritellyssa séhkdmagneettisessa
ymparistosséd. Laitteen kayttajan tai asiakkaan tulee varmistaa, etta laitetta kaytetaan
tallaisessa ymparistdssa.

da . | IEC 60601 - | Vaatimustenmu | Sdhkdmagneettinen
Hairiénsietotesti . . e .
testitaso kaisuustaso ymparistd - ohje
Lattioiden tulisi olla puuta,
+2,4,6ja8kV i i i
Sahkéstaattinen 18KV | betonia tai kgraamlsta
kosketus laattaa. Jos lattiat ovat
purkaus (ESD) | kosketus +2,4,8jal5 synteettisia suhteellisen
IEC 61000-4-2 | +15kVilma | =™ y c S
kV ilma kosteuden tulisi olla
vahintaan 30 %.
Verkkotaajuinen Verkkotaajuisen
50/60 Hz . magneettikentan tulee
( T 3ja 30 Alm g nian :
magneettikentta vastata tyypillista kaupallista
IEC 61000-4-8 tai sairaalaymparistoa.

Ohjeet ja valmistajan vakuutus — sdhkémagneettinen hairionsietokyky
(jatkuu)

Laitteisto on tarkoitettu kaytettdvaksi alla maadritellyssa séhkémagneettisessa
ymparistdssa. Laitteen kayttajan tai asiakkaan tulee varmistaa, etta laitetta kaytetaéan
tallaisessa ymparistdssa.

IEC 60601
-testitaso

Sahkémagneettinen ymparisté -
ohje

Vaatimustenmu
kaisuustaso

Hairionsie
totesti
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Johtuva
RF IEC
61000-4-6

Sateileva
RF IEC
61000-4-3

3Vrms
150 kHz
- 80 MHz

6 Vrms
ISM-
taajuusalu
eilla 0,15 -
80 MHz

3V/im
80 MHz -
2,7 GHz

(V1)=3Vrms
(E1) =6 Vrms
ISM-

taajuusalueilla

(E1)=3V/m

Kannettavat ja likkuvat
viestintalaitteet tulee sijoittaa
vahintaan alla laskettujen

etaisyyksien p&ahan laitteesta:

D=(3.5/V1)(Sqrt P)
150kHz to 80MHz

D=(3.5/E1)(Sqrt P)
80 to 800 MHz

D=(7/E1)(Sqrt P)
800 MHz to 2.5 GHz

missé P on lahettimen suurin
lahtdteho watteina ja D on suositeltu
suojaetdisyys metreina.

Kiinteistda  lahettimista  perdisin
olevien kenttavoimakkuuksien, jotka
on maaritetty sahkdmagneettisella
paikkatutkimuksella, tulee olla
pienempia kuin
vaatimustenmukaisuustasot (V1 ja
E1).

laitteiden
sisaltavat

Hairioita  voi
laheisyydessa,
lahettimen.

esiintya
jotka

Missd P on lahettimen valmistajan
ilmoittama suurin 1&htéteho watteina
(W) ja D on suositeltu suojaetaisyys
metreind (m).
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Kiinteistd RF-lahettimista perdisin
olevien kenttavoimakkuuksien, jotka
on madritetty sahkémagneettisella
paikkatutkimuksella, tulee olla
pienempia kuin
vaatimustenmukaisuustaso kullakin
taajuusalueella.

Hairiditda voi esiintyd laitteiden
laheisyydessd, jotka on merkitty

()

seuraavalla symbolilla:

HUOMAUTUS 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeampaa

taajuusaluetta.

HUOMAUTUS 2: N&ma ohjeet eivat valttamattd sovellu kaikkiin tilanteisiin.

Sahkdmagneettiseen etenemiseen vaikuttavat rakenteet, esineet ja ihmiset.

1. Kiinteistd RF-l&hettimistd (esim. radio- (matka- ja langattomat) puhelimien
tukiasemat, maaliikenne-radiot, radioamatdorit, AM- ja FM-radiolahetykset seka
TV-lahetykset) perdisin olevia kenttdvoimakkuuksia ei voida teoreettisesti
ennustaa tarkasti. Kiinteiden RF-lahettimien aiheuttaman sahkdmagneettisen
ympéristdn arvioimiseksi on harkittava paikkatutkimusta. Jos mitattu
kenttavoimakkuus paikassa, jossa Model 005 -laitetta kaytetaan, ylittdd edella
mainitun sovellettavan RF-vaatimustenmukaisuustason, laitteen normaali
toiminta on varmistettava. Mikali havaitaan poikkeavaa toimintaa, voi olla tarpeen
ryhtyd lisatoimenpiteisiin, kuten laitteen uudelleensuuntaamiseen tai
siirtdmiseen.

2. Taajuusalueella 150 kHz - 80 MHz kenttdvoimakkuuksien tulisi olla alle 1 V/m.

3. ISM-taajuusalueet (teollinen, tieteellinen ja ladketieteellinen kayttd) valilla 0,15
MHz - 80 MHz ovat:

6,765 - 6,795 MHz; 13,553 - 13,567 MHz; 26,957 - 27,283 MHz; 40,66 - 40,70
MHz.

Radioamattdritaajuusalueet valilla 0,15 MHz - 80 MHz ovat:

1,8 -2,0 MHz; 3,5 - 4,0 MHz; 5,3 - 5,4 MHz; 7,0 - 7,3 MHz; 10,1 - 10,15 MHz;
14,0 - 14,2 MHz; 18,07 - 18,17 MHz; 21,0 - 21,4 MHz; 24,89 - 24,99 MHz;

28,0 - 29,7 MHz; 50,0 - 54,0 MHz.

Suositellut vahimmaiserotusetdisyydet

Nykydadn monenlaisia RF-langattomia laitteita  kaytetddn terveydenhuollon
ympaéristoissa, joissa laakinnallisia laitteita ja/tai jarjestelmia on kaytdssa. Kun naita
kaytetdan lahellda laakinnallisia laitteita ja/tai jarjestelmid, niiden perusturvallisuus ja
olennainen suorituskyky voivat heikentyd. TAma laite on testattu alla olevan taulukon
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mukaisilla hairidnsietotasoilla ja tayttad IEC 60601-1-2:2020 -standardin vaatimukset.
Asiakkaan ja/tai kayttdjan tulee varmistaa, ettd RF-langattomien viestintélaitteiden ja

taman laitteen valilla sailytetddn alla suositellut véhimmaisetéisyydet.

o . . Hairionsi
Testitaajuu | Taajuusalu . Suurin teho | Etaisyys
Palvelu Modulaatio etotaso(
s (MHz) e (MHz) (W) (m)
V/im)
Pulssimodula
385 380-390 TETRA 400 . 1.8 0.3 27
atio, 18 Hz
FM, +£5kHz
GMRS 460 .
450 430-470 poikkeama, 1 2 0.3 28
FRS 460 .
kHz siniaalto
710
Pulssimodula
745 704-787 LTE Band 13, 17 ) 0.2 0.3 9
atio, 217 Hz
780
810 GSM 800/900,
TETRA 800, .
. Pulssimodula
870 800-960 iDEN 820, atio. 18 H 2 0.3 28
io, z
CDMA 850,
930 LTE Band 5
1720 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900; Pulssimodula
1845 1700-1990 . 2 0.3 28
DECT; atio, 217 Hz
LTE Band 1, 3,
1970
4, 25; UMTS
Bluetooth,
WLAN, .
Pulssimodula
2450 2400-2570 802.11 b/g/n, . 2 0.3 28
atio, 217 Hz
RFID 2450,
LTE Band 7
5240
WLAN 802.11 Pulssimodula
5500 5100-5800 ) 0.2 0.3 9
an atio, 217 Hz
5785
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10 Technical Specification

Valmistaja Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd.
Malli Helios 700

Mitat 48 cm x 40 cm x 21 cm + 2 cm (pakkaus)
Bruttopaino 3kg+t10%

Vari Taysvarinen 3D

Liitettavyys USB 3.0

Virtalahde Litiumioniakku: DC 3,6 V, 3300 mAh, 10 %

Laturin syéttojannite

AC 100- 240V, £10 %

Laturin lahtéteho 6V—/3A
Taajuus 50/60 Hz, +1 Hz
Laturin ottovirta 05A

Kuvakentta

Uudelleenkaytettava karki (koko L): 16 mm x 14 mm
Uudelleenkaytettava karki (koko S): 12 mm x 12 mm

Yhteys tydasemaan

Wi-Fi 5.0 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Langattoman
tiedonsiirron etaisyys

enintddn 5 m

Potilaaseen liitettava

BF(uudelleenkaytettava karki)

Kayttojarjestelma

Windows 10/11(x64)

Kéayttdolosuhteet

Ympériston lampdtila: 15 °C - 30 °C
Suhteellinen kosteus: 10 % - 65 %
llmanpaine: 70 kPa - 106 kPa

Kuljetus- ja
sailytysolosuhteet

Ympériston lampdtila: =10 °C - 60 °C
Suhteellinen kosteus: 10 % - 95 %
llmanpaine: 60 kPa - 106 kPa

Tybaseman
kokoonpanovaatimukset
(v@himmaisvaatimukset)

Suoritin: Intel® Core™ i7, 12. sukupolvi, perustaajuus

2,3 GHz

Muisti: 16 GB DDR4, taajuus 2666 MHz
Levytila: 512 Gt SSD

Néayttd: FHD 1920 x 1080

Muut: USB 3.0 -portti

Naytonohjain: NVIDIA® GeForce® GTX 1650
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11 Lausunto

Kayttoika
Helios 700 -sarjan tuotteiden kayttdika on 5 vuotta.

Takuuaika

Helios 700 -skannerilla on 12 kuukauden takuu, joka alkaa toimituspaivasta
asiakkaalle.

Jos vaurio osoittautuu kayttajan virheellisesta kaytésta johtuvaksi, takuu raukeaa.

Huolto

Valmistaja toimittaa  huoltohenkildstélle  piirustukset, komponenttiluettelot,
kuvaukset ja kayttbohjeet osien korjaamisen tueksi.

Havittaminen

Pakkaus tulee kierrattda. Laitteen metalliosat havitetdédn metallijatteend.
Synteettiset materiaalit, séhkoiset komponentit ja piirilevyt havitetddn sahko- ja
elektroniikkaromuna. Litiumakut havitetddn ongelmajatteend. Noudata paikallisia
ymparistonsuojelulakeja ja -maarayksia.

Oikeudet

Valmistaja pidattéaa kaikki oikeudet tuotteen muuttamiseen ilman erillista ilmoitusta.
Kuvat ovat vain viitteellisia. Lopullinen tulkintaoikeus kuuluu Changzhou Sifary
Medical Technology Co., Ltd.:lle. SIFARYn teollinen muotoilu, sisédinen rakenne ym.
on suojattu useilla patenteilla; luvaton kopiointi tai vaarenndkset johtavat
oikeudellisiin seuraamuksiin.
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M Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd.

Add: No. 26 Yandanghe Road, Xinbei District, 213000 Changzhou,
Jiangsu, China

Tel: +86-0519-85962691

Fax: +86-0519-85962691

Email: Info @sifary.com

Web: www.sifary.com

Caretechion GmbH

Tel: +49 211 2398 900

Add: Niederrheinstr. 71, 40474 Diisseldorf, Germany
Email: info@caretechion.de

Kaikki oikeudet pidatetaan.
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